
 美 상무부 對중국 반도체 관련 수출통제 강화
전략물자관리원 정책연구실❘홍연서 선임연구원 (hoonyrei@kosti.or.kr)  

●  ’22년 10월 7일, 미국 상무부 산업안보국(BIS)1)은 수출관리규정(EAR)2)을 개정해 중국의 

고성능 컴퓨팅 능력을 제한하는 일련의 수출통제 강화조치를 시행 한다고 발표3)

 ● 또한 BIS는 중국이 군사 현대화, 정보기관 지원, 국내감시를 위한 대규모 AI 및 슈퍼컴퓨팅 
시스템을 활용함에 따라 국가안보적 우려가 있다고 밝힘

❙주요 내용

  미 상무부 통제목록(CCL)4) 개정으로 對중국 통제대상 품목 확대

•  특정 고성능 컴퓨팅 칩및 이를 포함한 제품5)을 CCL에 추가 

- 고성능 컴퓨팅 칩(ECCN6) 3A090)과 이를 포함하는 컴퓨터, 전자조립체(electronic assemblies) 및 
부분품(components)(4A090)을 신설하고, 관련 기술·SW도 통제(3D001, 3E001, 4D090, 4E001)7)

       * 또한 기존 통제품목(5A9928), 5D992)이 신규 통제품목(3A090, 4A090)의 통제성능을 초과하는 경우에도 지
역안정(RS: regional stability) 사유로 對중국 수출통제 명시

1) 미국 상무부 산업안보국(Bureau of Industry and Security : BIS).
2) 미국 수출관리규정(Export Administration Regulations : EAR).
3) 미 상무부 BIS 보도자료 (‘22.10.7.), 미국 연방관보 87 FR 62186(‘22.10.13).  
4) CCL: Commerce Control List. Supplement No. 1 to Part 774
5) IC : Integrated Circuit 직접회로를 의미하며 본 보고서에서는 칩과 IC를 혼용하여 사용 예정.
6) ECCN: Export Control Classification Number. 통제목록에 명시된 통제번호를 의미함. EAR 적용대상이나 통제번호가 없

는 경우는 EAR99로 분류됨. 
7) 이들 품목은 對중국 지역안정(RS : regional stability) 통제사유로 對중국 수출, 재수출, 국내 이전시 허가 필요. 3A090, 

4A090는 반테러(AT, anti-terrorism) 1 사유로 이란, 수단, 북한을 목적지로 하는 경우도 통제함. 참고로 저사양 컴퓨팅 
칩과 이를 포함하는 컴퓨터 등에 대한 통제도 3A991.p와 4A994.l을 신설하여 통제범위를 확대(관련 SW 및 기술은 
3D991, 3E991, 4D994, 4E992임. 기존에는 간주(재)수출이 적용되지 않았으나 기존에 적법하게 접근권을 허가받은 범위
가 상기 관련 기술의 범위를 초과하면 간주(재)수출 허가 대상), AT 1 사유 통제를(즉, 이란, 수단, 북한 대상 통제) 적용. 

8) 5A992는 5A002로 통제되지 않는 대량시장 암호화 물품(mass market encryption commodity). 
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< 고성능 반도체(3A090) 통제범위 개요 >

    

다음 성능과 속도의 두 기준을 모두 해당하는 경우 통제대상임

⦁ 상호 접속속도 (Interconnect speed) : 휘발성 메모리를 제외한 집적회로의 모든 입력 및 출력에 
대한 총 양방향 전송 속도로 측정하며 초당 600 기가 바이트를 초과하는 경우로(and)

  ⦁ 성능 (performance) : 연산당 비트 길이와 초당 테라 연산 처리 성능(TOPS, tera operations 
per second)의 곱으로 측정하며 다음 기준을 초과하는 경우

     - (기계어 명령을 실행하는 디지털 프로세서) 4,800비트 × TOPS9) 초과
     - (그 밖의 프로세서)  8 × 전체 TOPS 값이 4,800 초과

•  특정 반도체 제조 품목(3B090)과 관련 SW․기술(3D001, 3E001) 추가

       * 대부분 미국에서 생산되는 전기화학증착(ECD: electrochemical deposition), 화학 기상증착(CVD: 
chemical vapor deposition), 원자층증착(ALD: atomic layer deposition), 물리기상증착(PVD : physical 
vapor deposition) 장비와 관련 S/W, 기술을 포함

•  특정 고성능컴퓨팅 칩에 대한 허가요건 (§742.6(a))

-  고성능컴퓨팅 집적회로(IC) 등에 독자적 RS 통제를 추가, 對中 수출통제

       *  관련 다자수출통제체제가 관련 기술을 통제품목으로 채택하면 상무부 BIS도 이를 다자통제로 반영할 예정이며, 
간주(재)수출통제10)는 미적용

-  또한, 다음의 중국으로부터 중국 외 지역으로 고성능컴퓨팅 칩 관련 기술(3A090을 위한 3E001)*이 
수출되는 경우 허가 의무화

< 중국으로부터 고성능 반도체 기술 이전시 통제범위 개요 >

      

⦁ 동 기술이 중국 내 본사가 있는 단체에 의해 개발되고,
⦁ EAR 적용대상11) SW의 직접제품이고, 
⦁ 특정 고성능 컴퓨팅 IC 그리고 이를 포함한 제품의 “생산”을 위한 것인 경우 

-   RS 사유 통제대상에 대한 허가는 거부추정(presumption of denial)

       * 단, 본사가 미국 또는 국가그룹12) A:5~A:6에 소재한 중국 내 최종사용자를 위한 RS 통제품목의 허가심사는 기
술수준, 고객, 준수계획을 고려하여 건별심사(case-by-case)

9) 4,800비트×TOPS는 16비트에서 300테라 FLOPS, 8비트에서 초당 600테라 정수연산(integer operation)과 동일한 값.
10) Deemed (re)export. 미국 EAR에서는 미국 내에서 (또는 제3국에서) 외국(또다른 제3국) 국적자로 통제기술 및 SW가 이

전되는 경우도 해당 국가로의 (재)수출로 간주함. 
11) 미국 수출관리규정 적용대상(items subject to the EAR)은 ①미국산 품목, ②미국 내에 위치한 품목, ③통제대상 미국산 

부분품을 가액기준 특정비율(통상 25%) 초과 편입된 외국산 품목, ④특정 미국 기술, SW, 장비를 사용해 외국에서 만들어
진 직접제품(direct product) 등을 포함함

12) 국가그룹(Country Group, Supplement No. 1 to Part 740)은 A부터 E까지로 구분되며 주로 허가예외 적용시 활용됨. 
A그룹은 A:1(WA 회원국), A:2(MTCR 회원국), A:3(AG 회원국), A:4(NSG 회원국), A:5(우방국 허가예외 STA 적용 우대
국), A:6(우방국 허가예외 STA 적용 대상국)으로 구성되고 B그룹은 구 자유권국가들로 구성됨. 참고로 D그룹은 우려국, E그
룹은 테러지원국과 독자금수국을 포함함. 우리나라는 A:1~A:5, B그룹에 포함됨.



•  특정 고성능컴퓨팅 칩에 대한 허가예외 (§740.2(a)(9))

- 3A090과 4A090, 그리고 관련 SW․기술에 대한 허가예외를 RPL, GOV, TSU13)만 사용 가능토록 제한

       * 3A090과 4A090의 사양을 만족하나 다른 ECCN으로 지정된 제품(IC, 컴퓨터, 조립체 등, 가령 암호기능으로 
인해 5A002로 지정된 경우)에 대해서도 허가예외 제한

       *  수퍼컴퓨터 및 반도체제조장비 최종용도 허가요건(§744.23)에는 예외 적용 불가

•  기타 통제범위 명확화를 위한 3D001과 4D994의 제목 수정

- “장비(equipment)”를 “물품(commodities)”으로 수정. 장비뿐 아니라 부품, 부분품, 조립체(parts, 
components, assemblies)까지 포함하기 위함

   특정 EL14) 등재자에 대해 기존 FDPR15)의 확대 및 FDPR 2종 추가

•   기존 EL FDPR 확대 (footnote(각주) 4 표기된 EL 등재자에 적용되는 직접제품 통제규정 추가) (§734.9(e))

       *  기존 각주 1은 기존과 동일(화웨이 및 관련사 대상), 각주 4 대상 FDPR 추가

-  품목 요건 : 총 18개 ECCN의 직접제품

       *  기존 對화웨이 대비 16개에서 5D002, 5E002를 추가한 18개

-  사용자 요건

     Œ 각주 4의 EL 등재자가 생산하거나 주문한 부품, 부분품, 장비의 생산 또는 개발에 사용되거나 편입
(incorporated)되는 경우; 또는

     � 각주 4의 EL 등재자가 직접제품의 거래 당사자(구매자, 중간수하인, 최종수하인, 사용자 등)가 되는 경우

13) RPL: 부품과 장비의 교환 및 서비스에 적용. GOV: 정부 및 국제기구 관련 거래에 적용, TSU: 합법적으로 수출된 물품의 
설치 운영 등을 위해 필요한 최소한의 기술 및 버그 픽스용 SW 업데이트 관련 거래 등에 적용됨.  

14) EL : Entity List.. 美 국가안보 및 대외정책에 위해가 되는 외국 개인·단체를 등재하며 이들과 관련되어 美 EAR 적용대상 
품목 거래 시 美 상무부의 허가가 필요. 허가를 요하는 품목의 범위나 허가검토 정책은 등재자별로 상이함.

15) 미국의 역외통제 규정(해외직접제품규칙, FDPR(foreign direct product rule)) : 특정 미국산 기술·SW‧장비를 활용하여 
미국 외에서 생산된 직접제품의 경우도 특정 조건 만족시 미국산으로 간주하여 미 상무부의 수출허가를 요구할 수 있음.



•  고성능컴퓨팅 FDPR 추가 (§734.9(h))

-  품목 요건

     Œ 총 19개 ECCN의 직접제품이고(and)

       *   기존 對화웨이 대비 16개에서 4D090, 5D002, 5E002 추가한 19개

     � 직접제품이 3A090, 3E001(for 3A090), 4A090, 4E001(for 4A090)에 해당하거나, 다른 ECCN 제품
(IC, 컴퓨터, 전자조립체 또는 부분품)이면서 3A090 또는 4A090의 사양을 만족

-  사용자 요건

     Œ 중국向이거나, 중국向인 제품(ECCN이 부여된 부품, 부분품, 컴퓨터, 장비)*에 편입(incorporated)될 
예정인 경우; 또는

     � 중국에 본사가 있는 기업에 의해 마스크, 집적회로 웨이퍼, 또는 다이 생산을 위해 개발된 기술

< 고성능컴퓨팅 FDPR 준수지원 확인도구인 모델 확인서(model certificate) 양식 신설16) >

      

⦁수출자, 재수출자, 이전자의 고성능 컴퓨팅 FDPR 적용대상 여부 확인 지원을 위해 거래품목 
공급자로부터 확인서를 받을 수 있음*

    *  의무사항은 아니나, 확인서 미징구시 수출자의 철저한 EAR 준수 확인이 권장되며, 다음 거래처로 이동
하기 위한 거래에 美 허가가 필요할 수 있음 

⦁(주요내용) 공급품목이 향후 “사용자 요건”을 충족하여 對중국 거래시 EAR 적용대상이 될 수 
있음을 공급자가 서명 확인하는 내용 

    * 즉, 공급처는 거래품목의 고성능 컴퓨팅 FDPR “품목 요건” 만족 사실을 확인함.

•  수퍼컴퓨터 최종용도 FDPR 추가 (§734.9(i))

-  품목 요건 : 총 18개 ECCN*의 직접제품이거나, 총 17개 ECCN**의 직접제품인 공장 또는 주요장비의 

직접제품인 경우

       *   통제번호 총 18개 적용 (기존 對화웨이 대비 5D002, 5E002 추가)
      **   통제번호 총 17개 적용 (기존 對화웨이 대비 5D002, 5E002 추가, 4D993 제외)

16) Supp. no. 3 to part 734.



-  사용자 요건

     Œ 중국 내 위치하거나 중국向인 슈퍼컴퓨터의 설계, 개발, 생산, 운영, 설치, 유지, 수리, 보수, 정비에 사
용되는 경우, 또는

     � 중국 내 위치하거나 중국向인 슈퍼컴퓨터에 사용하기 위한 부품, 부분품, 장비의 개발 또는 생산에 편
입되거나 사용되는 경우

  수퍼컴퓨터 및 반도체 제조 관련 최종용도 통제 신설(§744.23)

•  美 EAR 적용대상 품목으로(and)* 100 PFLOPS** 이상의 中 수퍼컴퓨터와 관련해 최종사용되는 경우 통제 

       * ECCN 3A001, 3A991, 4A994, 5A002, 5A004, 5A992 집적회로. 또는 컴퓨터, 전자조립체, 부분품으로 
ECCN 4A003, 4A004, 4A994, 5A002, 5A004, 5A992

    **   PFLOPS(Peta Floating Operations per Second) : 1초당 1,000조번 연산처리

< 슈퍼컴퓨터의 정의17) >

      

⦁41,600 ft3 (세제곱 피트, cubic-foot) 이하의 영역(envelope)에서 전체 최대 이론적 컴퓨
팅 능력이 100 배정밀도(double-precision) (64-bit) petaflops 이상이거나(or) 200 단정
밀도(single-precision) (32-bit) petaflops 이상인 컴퓨터 (§772.1)

   
       * 허가예외 사용 불가, 허가는 거부추정(presumption of denial). 단, 미국이나 국가그룹 A:5 또는 A:6에 본사가 소

재한 중국 내 최종사용자를 위해 아래 3번의 최종용도 요건인 경우는 기술 수준, 고객, 준수계획을 고려해 건별 심사

< 슈퍼컴퓨터 및 반도체 제조 관련 최종용도 통제범위 개요 >

17) 슈퍼컴퓨터는 대기 시간을 최소화하고 성능을 최대화하기 위해 상대적으로 작은 물리적 공간에 들어있어야 하기 때문에 제
한된 물리적 영역에서 사용 가능한 전체 컴퓨팅 성능으로 슈퍼컴퓨터를 정의함.

18) DRAM: dynamic random-access memory. 

연번 품목요건 최종용도 요건

1 3A001, 3A991, 4A994, 5A002, 
5A004, 또는 5A992에 해당하는 IC

중국 내 위치하거나 중국向인 슈퍼컴퓨터의 설계, 
개발, 생산, 운영, 설치, 유지, 수리, 보수, 정비에 
사용; 또는,
중국 내 위치하거나 중국向인 슈퍼컴퓨터에 사용하
기 위한 “부품, 부분품, 장비”의 “개발 또는 생산”에 
편입(incorporated)되거나 사용

2
4A003, 4A004, 4A994, 5A002, 
5A004, 또는 5A992에 해당하는 컴
퓨터, “전자조립체, 또는 부분품



  미국인의 관련 지원 행위 통제(§744.6) 

•  미국인의 금지대상 행위에 대해 광범위하게 통제하도록 규정

< 미국인의 반도체 제조 관련 최종용도 통제범위 개요 >

연번 품목요건 최종용도 요건

3 모든 EAR 대상 품목

중국 내 위치한 반도체 제조 시설(facility)에서 다음
의 사양을 만족하는 IC의 개발 또는 생산에 사용
(A) 비평면 트랜지스터 구조(non-planar transistor 

architecture)이거나 16/14 nm 이하의 “생산” 
기술 노드를 갖는 로직 IC; 또는

(B) 128단 이상의 NAND 메모리 IC ; 또는
(C) half-pitch 18nm 이하의 “생산” 기술노드를 

사용하는 DRAM18) IC

4 CCL Cat. 3의 B, C, D, E 그룹 품목
중국 내 위치한 반도체 제조시설에서 IC 개발 또는 
생산에 사용되나, 동 시설에서 생산되는 IC의 사양
이 상기(A)~(C)에 해당여부를 파악 불가한 경우

연번 품목요건 최종용도 요건

1

EAR 대상이 아닌 품목을 중국으로 또
는 중국 내에서 운송(Shipping), 전송
(trasmitting), 또는 (국내)이전
(transferring)

중국 내 위치한 반도체 제조 시설(facility)에서 다음
의 사양을 만족하는 IC의 개발 또는 생산에 사용
(A) 비평면 트랜지스터 구조이거나 16/14 nm 이하

의 “생산” 기술 노드를 갖는 로직 IC ; 또는
(B) 128단 이상의 NAND 메모리 IC ; 또는
(C) half-pitch 18nm 이하의 “생산” 기술노드를 

사용하는 DRAM IC

2 상기 행위를 촉진(facilitate)

3
EAR 대상이 아닌 품목에 서비스 제공
(service)

4

CCL Cat. 3의 B, C, D, E 그룹 품
목의 사양을 만족하나, EAR 대상이 
아닌 품목에 대해 중국으로 또는 중국 
내에서 운송, 전송, 또는 (국내)이전을 
촉진(facilitate)

중국 내 위치한 반도체제조 시설에서 IC 개발 또는 
생산에 사용되나 동 시설에서 생산되는 IC의 사양이 
파악 불가한 경우

5

CCL Cat. 3의 B, C, D, E 그룹 품
목의 사양을 만족하나, EAR 대상이 
아닌 품목에 대해 서비스 제공
(service)

중국 내 위치한 반도체 제조시설에서 IC 개발 또는 
생산에 사용되나, 동 시설에서 생산되는 IC의 사양
이 상기(A)~(C)에 해당여부를 파악 불가한 경우



 
 최종사용자 기반 통제 강화

•  (통제요건 추가) 美 정부의 최종용도 확인이 수입국 정부의 방해 등 비협조로 인해 지연될 경우 

관련자를 UVL19) 뿐 아니라 EL에 등재하는 정책 발표  및 EL에 등재20) 

-  (단계 1) 미측의 최종용도 확인 요청일로부터 60일간 확인이 이루어지지 않는 경우 해당인을 UVL에 등재

-  (단계 2) UVL에 등재된 후 여전히 확인이 진행되지 않는다면, 60일 후 해당인을 EL에 등재

•  (UVL과 EL 개정) 

-  (UVL 개정) YMTC 등 중국 31개 단체를 신규 등재(붙임 3 참조)21) 

-  (EL 개정) 기존 등재된 28개(붙임 4) 중국 슈퍼컴, 군사, WMD 관련자를 각주 4로 구분하고, 이들에 대해서는 
확대된 EL FDPR 적용  (기타 BIS가 운영하는 우려거래자 목록 개요는 붙임 5 참조)

< EL과 UVL 비교 >

19) UVL : Unverified List. 미 정부가 실체(합법성 및 신뢰성) 확인을 할 수 없었던 자들이 등재되며 등재자와 거래에 별도 
허가요건이 부과되는건 아니지만 거래 전 등재자로부터 UVL 서약서(美 정부 최종용도 확인에 협력하겠다는 내용 등 포함)
를 받아야 하는 등의 제약이 따름. UVL은 supplement no. 6 to part 744.

20) BIS는 관련 정책메모(‘22.10.7) 발표.
21) 미국 연방관보 발표 자료(향후 정식 발표 예정). 또한 실체가 확인된 Anhui Institute of Metrology 등 중국의 9개 단체 

등재 해제.

구분 등재 범위 등재 효과

EL
(§744.

11)

· 美 국가안보 및 대외정책 이익에 반할 위험이 
있는 경우(하기 예시 제공) 등재

- 테러리스트 지원자
- 테러지원국 군사력, 테러지원 능력 향상 활동
- 미 국가안보 등에 반하는 방식으로 재래식무

기 이전, 개발, 서비스 등
- 수입국 정부/업체가 美 정부의 최종용도 확

인 방해(금번 개정시 추가)

· 거래관련자가 EL 등재자인 거래(수출, 
재수출, 이전) 시 미 상무부의 허가 필요 

· 허가범위 및 취급*은 등재자별 상이 
 * 통제대상 품목범위/심사정책
 * 통상 EAR 적용대상 품목 전체를 범위로 함

· 허가예외 적용 제한

UVL
(§744.

15)

· 美 정부가 최종용도 확인(end-use check) 
활동을 통해 그 실체(bona fide)를 만족스럽게 
확인할 수 없었던 자의 경우* 등재 

 * 통상 해당업체, 수입국 정부 등의 비협조로 발생

· 거래시 UVL 서약서* 징구 및 보관 要
 * 등재자 정보, 품목 최종용도/사용자 정보, 

EAR 위반하지 않을 것이고 미국 최종용도 
확인에 협력하겠다는 내용 등을 포함

· 허가예외 적용 제한



  임시일반허가(TGL : Temporary General License-supply chain, supp. no. 1 to part 736)

•    ’22.10.21~‘23.4.7, 특정 통제품목22) 관련 제조활동* 지속을 위해 중국 포함 우려국23)에 
본사를 두지 않은 중국 내 업체를 목적지로 하는 거래 승인

       *  통합, 조립 (장착), 검사, 시험, 품질보증, 유통에 한함

-  단, TGL 이용시 거래업체명, 주소, 본사위치 국가 등 기록보관 의무 부과

-  중국 外의 고객이 목적지인 경우를 승인하기 위함. EL 허가요건 및 금지대상 최종용도/최종사용자를 인지한 경우는 
허가 필요

22) 통제번호 3A090, 4A090 및 이와 관련한 기술 및 SW(3D001, 3E001, 4D090, or 4E001), 기타 통제목록에 등재된 컴
퓨터, IC, 전자조립체 및 부분품과 관련 기술, SW로 3A090 or 4A090 통제기준을 초과하는 경우.

23) 국가그룹 D:1, D:5, E를 의미함.



붙임 1  美 수출관리규정(EAR)의 외국산 직접제품 규정(FDPR)의 분류

FDP 구분 품목 요건 목적지(또는 최종사용자) 요건

국가안보
(National 
Security, 

NS)

(§734.9(b))

① 외산품목이 수출 허가시 최종수하인 등의 서면확
약서가 필요한(NS 사유 통제)* 미국산 기술이나 
SW(또는 동 기술이나 SW의 “직접제품”인 공
장 또는 주요장비)의 “직접제품” 이고(and)

 * EAR 748의 부록2의 (o)(3)(i)의 NS사유 통제대
상 기술로서 수출시 확약서를 필요로 하거나, 
EAR 740.6의 TSR(통제 기술․SW) 허가예외의 
조건으로서 확약서를 요구하는 경우

② 동 외산품목이 국가안보(NS) 사유로 통제되는 경우

국가 그룹 D:1, E:1, E:2

9x515

(§734.9(c))

외산품목이 9D515 또는 9E515로 분류되는 미국산 
기술이나 SW(또는 동 기술이나 SW의 “직접제품”
인 공장 또는 주요장비)의 “직접제품”이며(and),  동 
외산품목이 9x515에 해당하는 경우
 * 9x515 : 위성(Spacecraft) 관련 품목, 내방사선 

마이크로전자회로

국가 그룹 D:5, E:1, E:2

600시리즈
(§734.9(d))

① 외산품목이 “600 시리즈*”로 분류되는 미국산 
기술이나 SW(또는 동 기술이나 SW의 “직접제
품”인 공장 또는 주요장비)의 “직접제품” 이고
(and)

 * 국무부 통제대상에서 상무부로 이관된 비민감 군용품목
② 동 외산품목이 600 시리즈에 해당

국가 그룹 D:1, D:3, D:4, D:5, 
E:1, E:2



FDP 구분 품목 요건 목적지(또는 최종사용자) 요건

Entity 
List
(EL)

(§734.
9(e))

(i)

외산품목이 특정* 미국산 기술이나 SW(또는 동 기
술이나 SW의 “직접제품”인 공장 또는 주요장비)의 
“직접제품”

 * 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 
3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 
4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001, 
5E991 (총 16개)

 ※ ‘22.10 현재, 화웨이 및 관련사에 적용

① 동 외산품목이 EL의 허가정책
란에 각주(footnote) 1 표시가 
되어 있는 자에 의해 생산, 구
매, 또는 주문되는 부품, 부분
품, 장비의 생산 또는 개발에 
사용·편입될 경우, 또는(or)

② EL의 허가정책란에 각주 1 표시
가 되어있는 자가 동 외산품목
의 거래에 참여하는 경우(예: 
구매자, 중간수하인, 최종수하
인, 또는 최종사용자)

(ii)

(‘22.10.21~)
외산품목이 특정* EAR 적용대상 기술이나 SW(또
는 동 기술이나 SW의 “직접제품”인 공장 또는 주
요장비)의 “직접제품

 * 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 
3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 
4E992, 4E993, 5D001, 5D002, 5D991, 
5E001, 5E002, 5E991 (총 18개)

 ※ ‘22.10 현재, 28개 중국 군사/WMD/슈퍼컴 
관련단체에 적용

① 동 외산품목이 EL의 허가정책
란에 각주 4 표시가 되어 있는 
자에 의해 생산, 구매, 또는 주
문되는 부품, 부분품, 장비의 
생산 또는 개발에 사용·편입될 
경우, 또는(or)

② EL의 허가정책란에 각주 4 표시
가 되어있는 자가 동 외산품목
의 거래에 참여하는 경우(예: 
구매자, 중간수하인, 최종수하
인, 또는 최종사용자)

러시아/벨
라루스

*韓은 同 
FDPR 

적용제외국

(§734.9(f))

① 외산품목이 미 상무부 통제목록(CCL) 상 통제번
호가 부여된 미국산 기술이나 SW(또는 동 기술이
나 SW의 “직접제품”인 공장 또는 주요장비)의 
“직접제품”이고(and)

② 동 외산품목이 제746조 부록6(Supplement 
no. 6 to part 746)*에 해당하거나, 또는(or) 
EAR99**가 아닌 경우 

 * ‘22.9.15, EAR99 중에서 對러/벨 통제대상으로 
명시된 품목(러시아 생화학무기 생산능력, 첨단제조 
능력 향상에 중요한 품목(양자컴퓨터 관련 등)들을 
포함)

 ** CCL에 명시되지 않은 EAR 적용대상 품목을 의미

① 동 외산품목이 러/벨을 목적지
로 하는 것을 아는 경우, 또는
(or)

② EAR99 이외의 부품, 부분품, 
또는 장비의 생산 또는 개발에 
사용·편입되며, 러/벨에서 생산
되거나 이 두 국가를 목적지로 
함을 아는 경우



FDP 구분 품목 요건 목적지(또는 최종사용자) 요건

러시아/벨
라루스
-MEU
*韓은 同 
FDPR 

적용제외국

(§734.9(g))

① 외산품목이 미 상무부 통제목록(CCL) 상 통제번
호가 부여된 EAR 적용대상 기술이나 SW(또는 동 
기술이나 SW의 “직접제품”인 공장 또는 주요장
비)의 “직접제품”

① 동 외산품목이 EL의 허가정책
란에 각주 3 표시가 되어 있는 
자에 의해 생산, 구매, 또는 주
문되는 부품, 부분품, 장비의 
생산 또는 개발에 사용·편입될 
경우, 또는(or)

② EL의 허가정책란에 각주 3 표시
가 되어있는 자가 동 외산품목
의 거래에 참여하는 경우(가령 
구매자, 중간수하인, 최종수하
인, 또는 최종사용자)

고성능 
컴퓨팅

(§734.9(h))

(‘22.10.21~)
① 외산품목이 특정* EAR 적용대상 기술이나 SW
(또는 미국산 동 기술이나 SW의 “직접제품”인 공장 
또는 주요장비)의 “직접제품” 이고(and)

 * 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 
3E991, 4D001, 4D090, 4D993, 4D994, 
4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D002, 
5D991,  5E001,  5E991,  5E002 (19개)

② 외산품목이 다음의 조건중 하나를 만족하는 경우
 ⅰ) 3A090, 3E001 (for 3A090), 4A090,
     4E001(for 4A090), 또는(or)
 ⅱ) 집적회로, 컴퓨터, 전자조립체(electronic 

assembly), 또는 부분품(component)이 3A090 
또는 4A090의 통제사양을 만족하는 경우

① 외산품목이 직접 또는 美상무
부 통제목록(CCL)에 해당하는 
부품, 구성품, 컴퓨터, 장비에 
편입되어 중국으로 수출되는 
경우임을 알았거나(or)

② 중국에 본사가 있는 기업에 의
해 마스크, 집적회로 웨이퍼 
및 다이 생산을 위해 개발된 
기술인 경우

※ 수출자의 준수를 지원하기 위해 
공급자로부터 수령하는 모델 확인
서 양식 추가(의무는 아님)

   (Supplement No. 1 to part 734)

슈퍼
컴퓨터

(§734.9(i))

(‘22.10.21~)
① 외산품목이 특정* EAR 적용대상 기술이나 SW
의 “직접제품”이거나(or)
 * 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 

3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 
4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001, 
5E991,  5D002,  5E002 (18개)

② 외산품목이 특정 미국산 기술이나 SW의 “직접
제품”인 공장 또는 주요장비의 “직접제품”

 * 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 
3E991, 4D001, 4D994, 4E001, 4E992, 
4E993, 5D001, 5D991, 5E001, 5E991, 
5D002,  5E002 (17개)

 ※ ①번의 기술 및 SW에서 “4D993”이 제외

①  중국에 위치하거나 중국으로 
도착예정인 슈퍼컴퓨터의 설
계, 개발, 생산, 운영, 설치, 
유지, 수리, 보수, 정비에 사
용되는 경우, 또는(or)

② 중국에 위치하거나 중국으로 
도착예정인 슈퍼컴퓨터에 사용
하기 위한 “부품, 요소, 장비”
의 “개발 또는 생산”에 사용되
거나 이에 편입되는 경우



붙임 2  Unverified List 신규 등재·해제 (‘22.10.7)

□ 신규 등재자 (중국 31개 단체)

 1. Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.

 2. Beijing PowerMac Company

 3. CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.

 4. Chang Zhou Jin Tan Teng Yuan Machinery Parts Co., Ltd.

 5. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences

 6. Chinese Academy of Science (CAS) Institute of Chemistry

 7. Chongqing Optel Telecom

 8. Chongqing Xinyuhang Technology Co., Ltd.

 9. Dandong Nondestructive Electronics

 10. DK Laser Company Ltd.

 11. Foshan Huaguo Optical Co., Ltd.

 12. GRG Metrology & Test (Chongqing) Co., Ltd.

 13. Guangdong Dongling Carbon Tech. Co., Ltd.

 14. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

 15. Guangzhou GRG Metrology & Test (Beijing) Co., Ltd.

 16. Jialin Precision Optics (Shanghai) Co., Ltd.

 17. Lishui Zhengyang Electric Power Construction

 18. Nanjing Gova Technology Co., Ltd.

 19. Ningbo III Lasers Technology Co., Ltd.

 20. Qingdao Sci-Tech Innovation Quality Testing Co., Ltd.

 21. Shanghai Tech University

 22. Suzhou Sen-Chuan Machinery Technology Co., Ltd.

 23. Tianjin Optical Valley Technology Co., Ltd.

 24. University of Chinese Academy of Sciences

 25. University of Shanghai for Science and Technology



 26. Vital Advanced Materials Co., Ltd.

 27. Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd.

 28. Wuhan Juhere Photonic Tech Co., Ltd.

 29. Wuxi Hengling Technology Co., Ltd.

 30. Xian Zhongsheng Shengyuan Technology Co., Ltd.

 31. Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

□ 등재 해제자 (9개 중국 단체)

 1. Anhui Institute of Metrology

 2. Chuzhou HKC Optoelectronics Technology Co., Ltd.

 3. Hefei Anxin Reed Precision Co. Ltd.

 4. Hefei Institutes of Physical Science

 5. Jiutian Intelligent Equipment Co. Ltd.

 6. Suzhou Gyz Electronic Technology Co. Ltd.

 7. Suzhou Lylap Mould Technology Co Ltd.

 8. Wuxi Biologics Co., Ltd.

 9. Wuxi Turbine Blade Co., Ltd.



붙임 3  Entity List 각주 4 대상(28개 단체)

 ㅇ (통제품목) 모든 미 수출관리규정(EAR) 대상품목* 거래시 허가대상
       *  또한 이들에겐 특별히 확대된 Entity List FDPR 까지도 범위에 포함됨

ㅇ (허가심사) 대부분 일반적 허가거부(Presumption of Denial) 정책이 적용
       *  다만 하기 목록에 *표기된 단체는 EL 허가요건란에 명시된 일부품목에 대해 건별 허가심사(case-by-case review)

 ㅇ (EL 각주 4 목록) ’22.10.7 기준, 28개 중국 단체

 □ EL 각주 4 목록

  1. Beijing Institute of Technology

  2. Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.*

  3. Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

  4. Chengdu Haiguang Integrated Circuit

  5. Chengdu Haiguang Microelectronics Technology

  6. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 9th Academy 772  

Research Institute

  7. Dahua Technology

  8. Harbin Institute of Technology

  9. Higon

  10. IFLYTEK*

  11. Intellifusion*

  12. Megvii Technology*

  13. National Supercomputing Center Changsha (NSCC-CS)

  14. National Supercomputing Center Guangzhou (NSCC-GZ)

  15. National Supercomputing Center Jinan

  16. National Supercomputing Center Shenzhen

  17. National Supercomputing Center Tianjin (NSCC-TJ)



  18. National Supercomputing Center Wux

  19. National Supercomputer Center Zhengzhou

  20. National University of Defense Technology (NUDT)

  21. New H3C Semiconductor Technologies Co., Ltd.

  22. Northwestern Polytechnical University

  23. Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center

  24. Sugon

  25. Sunway Microelectronics

  26. Tianjin Phytium Information Technology

  27. Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology

  28. Yitu Technologies*



붙임 4  통제 강화 대상별 허가심사 정책

구분 허가 요건 허가심사 원칙

목록
통제

§742.6
(a)(6)

다음품목의 중국 수출, 재수
출, (국내) 이전 : 

ECCN 3A090, 3B090, 4A090, 
5A992(3A090 또는 4A090 통
제기준 초과시), 관련 기술 및 
SW인 3D001(for 3A090 또는 
3B090), 3E001(for 3A090 또
는 3B090), 3B090, 3D001(for 
3A090 또는 3B090), 4D090, 
4E001 (for 4A090 또는 
4D090), 5D992 (3A090 또는 
4A090의 통제기준 이상인 경우)  

§742.6
(a)(10) 중국으로 또는 중국 내에서 수출, 재수출, (국
내)이전 되는 경우 원칙적 허가거부 정책이 적용됨. 
단, 반도체 제조 품목, 예를 들어 반도체 장비를 미국 
또는 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 중국 내 최종사
용자를 목적지로 허가를 신청하는 경우, 기술 수준, 
고객, 준수 계획 등의 요소를 검토해 건별 심사.

(There is a presumption of denial for applications 
for items specified in paragraph (a)(6) of this 
section being exported, reexported, or transferred 
(in-country) to or within the China. License 
applications for semiconductor manufacturing 
items, such as semiconductor equipment, destined 
to end users in China that are headquartered in 
the United States or in a country in Country 
Group A:5 or A:6 will be considered on a 
case-by-case basis, taking into account factors 
including technology level, customers and 
compliance plans.)

중국에서 해외로 수출시 :

중국에 본사를 둔 자가 개발한 
EAR 적용대상 SW의 직접제품
으로 3E001 (for 3A090) 에 해
당하는 기술이며  3A090, 
4A090 또는 3A090, 4A090의 
통제기준 이상인 여타 ECCN 
품목의 생산을 위한 경우  

미국인 
행위
통제

§ 744.6
(c)

보고서 본문  참조
미국인의 관련 지원 금지 행위 
(§744.6)

상기와 대동소이 (§744.6(e)(3))

금지된 미국인의 관련 지원 행위는 원칙적 허가거부 
정책이 적용. 단, 미국이나 국가그룹 A:5, A:6에 
본사를 둔 중국 내 최종사용자를 목적지로 허가를 
신청하는 경우, 기술 수준, 고객, 준수 계획 등의 
요소를 검토해 건별 심사.

EL
각주4
통제

§744.11
(a)(2)(ii)

Entity List 등재자 중 각주 4 
에 해당하는 경우, 확대된 EL 
FDPR 범위를 포함한 EAR 적
용대상 전품목에 대해 허가요
건이 부과됨

§744.11(a)(2)(ii)에 따라 EL 등재자별 허가정책 상이

대부분 각주 4의 등재자 EL FDPR 허가정책은 
등재대상자별 허가요건란에 “원칙적 거부”가 
명시되어 있으나 일부는 특정 품목에 한해 “건별 
심사” 명시



구분 허가 요건 허가심사 원칙

슈퍼컴/
반도체
제조 
최종
용도
통제

§744.23
(a)

본문 에 신설된 수퍼컴퓨터 

및 반도체 제조 관련 

최종용도 통제 범위 中 :

중국 내 위치한 반도체 제조 

시설(facility)에서 다음의 

사양을 만족하는 IC의 개발 

또는 생산에 사용하는 경우로

(A)  비평면 트랜지스터 구조
(non-planar transistor 
architecture)이거나 16/14 
nm 이하의 “생산” 기술 
노드를 갖는 로직 IC; 또는

(B) 128단 이상의 NAND 메
모리 IC ; 또는

(C) half-pitch 18nm 이하의 
“생산” 기술노드를 사용하
는 DRAM IC

§744.23(d)

미국이나 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 중국 내 
최종사용자를 목적지로 허가를 신청하는 경우, 기술 
수준, 고객, 준수 계획 등의 요소를 검토해 건별 
심사. 

그 밖의 본문 에 신설된 수퍼컴퓨터 및 반도체 
제조 관련 최종용도 통제가 적용되는 경우는 원칙적 
허가거부 정책 적용.  



붙임 5  美 상무부 운영 우려거래자 목록 정보

목록명 주요 내용 등재근거

DPL
(Denied 

Persons List)

Ÿ 미 수출통제 위반 유죄판결로 수출권한이 박탈
된 자 들을 등재
Ÿ 등재자와는 EAR 적용품목 관련 모든 거래 불가

근거: EAR 
764.3(c)(2)(ii)(A)
목록: 연방관보 고시

EL
(Entity List)

Ÿ 미 국가안보 또는 대외정책에 반하는 행위 관련 
대상자(개인/기업)를 등재
Ÿ EAR 대상품목의 거래시 등재자별 허가요건

(License requirement)*에 따라 허가신청
 * 허가대상 품목범위, 허가심사 정책 등 명시됨

Ÿ 등재자와 거래시 허가예외 사용불가

근거: EAR 744.11, 16
목록: EAR 744 별첨4

UVL
(Unverified

List)

Ÿ 미 정부가 최종용도 확인 활동으로 실체(합법성, 
최종용도/사용자 관련 진정성)를 확인하기 어려
웠던 자를 등재
Ÿ 등재자와 거래 시 등재자로부터 “UVL” 확인서 

수령 및 보관 필요
  * 등재자 정보(주소, 연락처 등), 품목 최종용도/사용자 

정보, EAR을 위반하지 않을 것이며 미국의 최종용도 
확인에 협력하겠다는 내용 등을 포함

Ÿ 등재자와 거래시 허가예외 사용불가

근거: EAR 744.15
목록: EAR 744 별첨6

MEU
(Military 

End-User List)

Ÿ 벨라루스, 미얀마, 캄보디아, 중국, 러시아, 베네
수엘라에 위치한* 군사 최종용도 관련 기업

  * 해당 국가들 밖에 위치한 군사 최종용도 관련기업은 
Entity List에 각주 3으로 구분되어 등재될 수 있음

Ÿ 등재자에게 EAR 적용대상 MEU 품목(EAR 
744 별첨 2) 수출 시 허가 필요

근거: EAR 744.21
목록: EAR 744 별첨7

MIEU
(Military 

Intelligence 
End-User List)

Ÿ 벨라루스, 미얀마, 캄보디아, 중국, 러시아, 베네
수엘라 및 국가그룹 E:1(이란, 북한, 시리아), 
E:2(쿠바)의 군사정보 최종용도 관련 기관 등재
Ÿ 등재자에게 EAR 품목·기술 이전 시 허가 필요

근거: EAR 744.22
목록: EAR 744.22(f)(2)


